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REIVINDICACIONES

1. Un aparato que comprende:

una camara de vapor configurada para absorber calor de una fuente
de calor de un dispositivo de computo, en donde la camara de vapor esta
integrada con un modulo de pantalla tactil (TDM) del dispositivo de
cémputo, la camara de vapor comprende:

una porcion superior acoplada al TDM;

una porcion inferior acoplada a la fuente de calor, en donde
las porciones superior e inferior forman la camara de vapor; y

un espacio anular entre las porciones superior e inferior que
comprende un fluido.

2. El aparato de acuerdo con la reivindicacion 1, en donde los
cambios de fase del fluido incluyen uno de evaporacién que provoca que el
fluido cambie de un liquido a un vapor, y condensacién que provoca que el
fluido cambie de un vapor a un liquido.

3. El aparato de acuerdo con la reivindicacion 2, en donde una
porcion del fluido que es vapor se ubica dentro de una capa de vapor
rodeada por una o mas capas de liquido comprendiendo una porcién
restante del fluido que es liquido.

4. Un aparato que comprende:

una camara de vapor configurada para absorber calor de una fuente
de calor de un dispositivo de coémputo, en donde la camara de vapor esta
integrada con un gabinete trasero del dispositivo de coOmputo, la camara de

vapor comprende:
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una porcién superior que comprende un metal acoplado a la
fuente de calor;

una porcion inferior que comprende una porcion del gabinete
trasero, en donde la porcidon inferior esta unida a la porcidn superior de la
camara de vapor a través de difusion para formar la camara de vapor; y

un espacio anular entre las porciones superior e inferior que
se evacua y se carga con un fluido.

5. El aparato de acuerdo con la reivindicacion 4, en donde la
porcion inferior de la camara de vapor es al menos una superficie externa
del dispositivo de codmputo que permite una comunicacién mecanica entre
la cdAmara de vapor y un ambiente.

6. Un método para proporcionar manejo térmico para un
dispositivo de cémputo, el método comprende:

integrar una camara de vapor llena de fluido en uno o mas
componentes del dispositivo de coOmputo, en donde la camara de vapor
incluye una porcién superior, una porcién inferior y un espacio anular entre
las porciones superior e inferior que comprende el fluido.

7. El método de acuerdo con la reivindicacion 6, en donde la
camara de vapor esta integrada en uno de un moédulo de pantalla tactil
(TDM) y un gabinete trasero del dispositivo de cémputo.

8. El método de acuerdo con la reivindicacion 6, que ademas
comprende:

permitir que una o mas superficies externas del dispositivo de
coOmputo obtengan condiciones de superficie externa sustancialmente

isotérmicas en respuesta a una transferencia uniforme de calor.
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9. El método de acuerdo con la reivindicacion 6, en donde el
fluido es dependiente de una composicion de material de la camara de
vapor.

10. El método de acuerdo con la reivindicacion 6, en donde el
fluido tiene propiedades de transporte optimizadas que incluyen al menos
una de una viscosidad dinamica, una conductividad térmica y una tension

superficial del fluido.



